
｢コンクリートテクノプラザ 2008｣参加申込書 
     （平成 19 年  月  日） 

１．参加社名 
 
 
 
 

２．区 分 
 

３．連 絡 先 

 
(所在地)〒 
 
 
 
(会社名) 
 
(部・課)          部          課 
 
(担当者)          または 
 
電  話：（   ） 

F A X：（   ） 

E‐mail ： 

４．テーマ 
(20 字程度) 

 
 
 

５．内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
６．技術紹介セッション参加 

(任意参加) 
 

希 望 す る      希望しない 

 
７．技術紹介セッションタイトル 

（20 字程度） 
 

8．年次大会 HP へのリンク 
 

 

・希望する  URL：                    

 

･希望しない 

《備考》 2. 区分 A(間口 2.7ｍ×奥行き 1.8ｍ)、区分 B (間口 5.4ｍ×奥行き 1.8ｍ)の中からご希望の区分 
（A または B）をご記入下さい。 

4.&5.&7.‘テーマ’，‘内容’および‘技術紹介セッションタイトル’について…後日作成予定の印

刷物に掲載させて頂きます。〔同封の印刷物“コンクリート工学年次大会 参加者のしおり”

を参考にして記載して下さい〕 
6. 技術紹介セッション参加希望の有無をお選び下さい。 
7. 技術紹介セッション参加希望の場合のみご記入下さい。 
8.  展示品等を年次大会 HP 上に掲載をご希望される場合のみご記入下さい。 


